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Abstract (en)
To erect a shingle roof, insulation boards (1) are used to support the shingles. The upper (3) and lower (4) skins of the boards (1) have a diffusion
resistance of about 8 mu , and the insulation core (5) has a resistance of 20-70 mu . The insulation core (5) forms two projections and two recessed
zones, in relation to the outer skins (3,4), with chamfers at the upper and lower edges of the core projections. The insulation boards (1) are locked
together by tongues and grooves. Locking hooks (15) for the shingles are screwed to the upper skin (3) of the boards (1). The upper and lower skins
(3,4) are of water-resistant medium density fiberboards (MDF).

Abstract (de)
Aufsparren-Dämmsystem für Hausdächer, bei welchem Dämmplatten (1) auf den Dachsparren (2) befestigt sind, welche eine Oberhaut (3)
und eine Unterhaut (4) aus Holzmaterial wie insbesondere Holzfasermaterial und zwischen diesen einen mit Oberund Unterhaut verklebten
Dämmstoffkern (5) aufweisen, wobei die Oberhaut direkt mit Schindeln belegt ist. Oberhaut und Unterhaut weisen einen Diffusionswiderstand
von etwa 8 µ auf, der Dämmstoffkern einen solchen von etwa 20 bis 70 µ. Der Dämmstoffkern besitzt gegenüber Ober- und Unterhaut je zwei
aufeinanderstoßende Überstände und zwei aneinanderstoßende Rücksprünge. Die oberen und unteren Kanten der Überstände des Dämmstoffkerns
sind mit Abschrägungen versehen, so daß die Dämmplatten nut-federartig ineinandergreifen. <IMAGE>
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